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摘要(译)

公开了一种用于具有可调节孔径控制的超声空间复合成像的方法和设
备。该方法和装置可以通过在空间复合图像的每个帧上应用不同的孔径
控制来改善所有帧的图像质量。发射和接收孔径控制中的一个或两个可
以包括防止换能器阵列的一些元件发射或接收，计算加权变迹以与每个
帧的标准变迹相结合，或者基于换能器阵列的f数确定孔径大小。对于每
一帧。
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